
MP950 50W 大功率陶瓷厚膜无感电阻器

SERIES MP950
封装尺寸：TO220-2 Package size: TO220-2

产品特点 FEATURES

 1%-5% 精度

 1%-5% Tolerance avai lab le

 50W 大功率

 50W High power rat ing

 无感设计

 Non inductive

 环保： ROHS

 To-220标准封装

 To-220 Standrd package

 阻值范围宽 0Ω-1mΩ

 0Ω-1mΩ Wide ohmic value range

 材料： 陶瓷 胶木 铜

 Material : Ceramic Bakelite Copper

降功耗曲线 POWER DERAT ING CURVE



MP950 50W 大功率陶瓷厚膜无感电阻器

SERIES MP950

技术参数 SPEC IAL FEATURES

型号 TYPE MP950

功率 Power rating (25℃) 50W

热阻 Thermal resistance 5℃/W

阻值范围 Resistance value range 0.1Ω-1MΩ

精度 Tolerance ±0.5% ;±1%;±5%

温度系数 TCR ±100ppm/℃ ;±250ppm/℃

最大工作电压 MAX. Working voltage 350V

绝缘层耐压 Dielectric Strength 1,800VAC

温度范围 Temperature range -55℃-130℃

气候类别 Climatic category 55/125/56

 更高参数可协商供货。
 Specia l spec if icat ions can be supp l ied in consu ltat ion with customers.
 所示功率需加装散热器，在无加散热器的情况下功率为≤2.5W；
 The cond it ion of the above power is needed to mount a heats ink if they has

no heats inks，the power on ly be ≤2.5W.

特征参数 PERFORMANCE

试验项目 TEST ITEM 性能要求 SPECIFICATIONS
试验方法 TEST METHOD

GB/T5859-2008 IEC62258-1：2208

短时间过载

Short t ime over load

1.5倍额定功率，10秒

1.5 times rated power 10s
ΔR≤±（0.25%R+0.05Ω)

4.13

快速温度变化

Rap id temperature change
ΔR≤±（0.25%R+0.05Ω) 4.19

气候顺序

Temperature cyc l ing
ΔR≤±（1%R+0.05Ω) 4.23

稳态湿热

Humidity（steady States）
ΔR≤±（1%R+0.05Ω) 4.24

寿命

Load l ife
ΔR≤±（1%R+0.05Ω) 4.25.2

包装数量 Number of packages

塑料筒管装 ； 50 个/筒 ； 纸盒包装：500个/1000 个

Plasticbobbin; 50pcs/barrel;Onebox:500pcs/1000pcs



MP950 50W 大功率陶瓷厚膜无感电阻器

SERIES MP950

型号信息 Model information

MP950 100R 1% 26 A9

型号功率 阻值 精密度 年份 代码

Model power Resistance Precision Yearcode

Low Cost Heat Sink Mountable Designfeaturing , an Exposed Ceramic Heat
DissipatingMounting Surface

低成本散热器可安装设计，具有外露陶瓷散热安装表面

Use your thermal design experience with power semiconductors in TO-126, TO-220, and TO-247

style power packages to help you get the most out of this unique family of power resistors.

The thermal design issues are the same where power handling capability is based on the

case temperature which is maintained in your design.

利用您在TO-126、TO-220 和TO-247 型功率封装中功率半导体的热设计经验，帮助您充分利用这一独

特的功率电阻器系列。热设计问题与功率处理能力基于设计中保持的外壳温度的情况相同。


